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Typical Characteristics Curves



Outline Dimension

备注( )：

1. 标注尺寸单位为毫米

. 除特别标注外，所有尺寸允许公差





Guideline for Soldering

推 荐 焊 接 温 度 曲 线

注意：

、铅焊料温度剖面

、波峰焊焊接次数建议一遍

、焊接时，不要在加热过程中对 施加压力

、焊接后，不要使电路板翘曲

、产品最佳的最高焊接温度建议控制在 ℃



Soldering Iron

每个端子都要去烙铁尖端温度低于 为 秒内一次少于烙铁容量 。 离开两秒钟然后更多的间隔，并

做焊接每个终端。手工焊料通常在开始的时候容易损坏产品。

* Repairing

修理不应在 焊接后进行。当修理是不可避免的是，应该使用双头烙铁 如下图所示 。应该是事先确认

的特性是否会或不会损坏通过修理。



Precautions (2)

应用 APPLY
此 可使用于一些普通的电子设备，例如办公设备，通信设备、房屋装饰，若LED用在一些可靠性要求较高的

情况下，如航空运输，交通控制及医辽器械时，一定需参考销售提供之资料进行使用。

2. 储存 Keep in storage
贮存LED的环境，温度不超过30℃，相对湿度不超过70%。 建议LED在原包装箱里日期不超过三个月 进行使用，

如果需加长贮存时间，建议放在干燥箱内，并加放干燥剂， 或者充入氮气。

3. 清洗 Clean
当用化学品清洗胶体时必须特别小心，因为有些化学品对胶体表面有损伤并引起褪色如三氯乙烯、丙、酮等。

可用乙醇擦拭、浸渍，时间在常温下不超过3分钟。

4. 引脚配置 Feet assembly
（ ）必需离胶体 毫米才能折弯支架。

（ ）支架成形必须用夹具或由专业人员来完成。

（ ）支架成形必须在焊接前完成。

（ ）支架成形需保证引脚和间距与线路板上一致。

（ ）焊接必须在正常温度下进行，当LED正常焊接到 板上后，应尽量避免在 引脚处施加机械压力。




